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PCM_CLK
PCM_RST_N

SCO_DO
SCO_D1
SCO_D2
SCO_D3
SCO_CLK
SCO_CMD

SDO_CD_N

SDO_WP_N

SDO_VCC_EN

5,10
5,10
5,10
5,10

8
8
8
8
8
8
5
6
5
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Ethernet & USB Con

326

I
1= AC TXD4 1l
213 AC_TXD5
M AC_TXD6
418 AC_TXDY
5 I
S GMAC GTXC 1!
; 8 GMAC TXER

I
b T GMAC RXDA 1!
007 GMAC RXD5
BT GMAC_RXD6
2173 GMAC RXD7
13 14 I
14 I
] e p A
186 17 I
AT i
18

I
i
20
DP1
22 22— GMAC_RXCLK
DML
24 24— X GMAC_RXDO \

i
26 26— GMAC_RXD1 \
I

|
28 B GMAC_RXD2 !
2929 PHY_RESET_N
30 20— GMAC_RXD3
31 3 ——————— X GMAC_RXER
32 32— GMAC_MDIO
33 38— GMAC_RXDV
34 34— X GMAC_CRS
35 38— 2 GMAC_TXD3
36 38— GMAC_COL
37 FAL————————— & GMAC_TXD2
38 38— GMAC_MDC
39 83— GMAC_TXD1
40 40— CCGMAC_TXCLK
41 FA————— L GMAC_TXDO
42 42— GMAC_TXEN \

I
4317 i

44 i

Ethernet & USB Con

+3.3V BAT-V

CD14 |+ C176 C177 C178 C179
47uF 10uF 0.1uF | 0.01uF 10uF

oo ao

@

®
@

OO ®O®OOaao

C180

0.1uF

C175

0.01uF

JDI & Uart Con

a7
1 % )f O+33v TDO TXD R177, 0 UART2 TXD
g " T R8I0 CPU TDO
4
S
s P TRSTN 5 TDI_RXD R179 0 UART2 RXD
Sz CcPU TDI T R1800 CPU TDI
89— cpuTnO
9 10 I
10 I
11— cPu_TMs 5
12 [H2 I
13— Scpu Tck 5
14 I
14 I
15 [FBS——————>RSTN 7
16
17 17 I

18 18 UARTZ RXD La
10 19 UART2 TXD

20 FRA——————

+3.3V

C191 C192 C193

10uF 0.1uF | 0.01uF

TDO_TXD

TOI RXD TLRXD. 5
CPU TMS o0 TMS M
CPU_TCK BUTTOK M
TRST N TRST_N 5
RST N ST N H

SH>GMAC_TXD[7:0] 58
— GMAC_RXD[7:0] 5,8

GMAC GTXC
MAC_GTXC 5
GMAC COL gzﬁGMAcicOL 5

GMAC_MDC gzﬁGMAQMDC 5

GMAC _MDIO MAC_MDIO 5
GMAC RXCLK MAC_RXCLK 5
GMAC RXDV. MAC_RXDV 5
GMAC RXER MAC_RXER 5
IAC_TXCLK MAC_TXCLK 5
AC_TXER MAC_TXER 5
AC_TXEN MAC_TXEN 5
AC_CRS MAC CRS 5
HY RESET N HY_RESET_N 5

DP1

— DPL Npp1 6
L@gm 6
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